
思尔芯副总裁 陈英仁

聚力生态成果

思尔芯数字 EDA 赋能复杂芯片创新



聚力生态，共破千亿门级困局

人工智能

高性能计算

自动驾驶

◼ 构建开放生态：与20多家行业头部伙伴深度合作，打破单打独斗局面

◼ EDA工具：不仅是验证，还有评估，支撑复杂芯片创新的高效落地

◼ 前端设计前置：将IP、架构、评估与应用场景提前纳入前端设计闭环

◼ 应用驱动：AI、自动驾驶与HPC爆发，芯片规模迈向千亿门级

◼ 设计困境：单打独斗已成过去，单一企业难凭一己之力完成创新

◼ 客户需求：亟需快速迭代方案，选型难需借EDA工具精准评估

应对：聚力生态，提前闭环

应用驱动，三重挑战



流片失败的主要因素
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流片失败的主要因素
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Early SW 
Development

Compliance & 
Certification

Customer
Engagement

芯神匠 架构设计 芯神瞳 原型验证

Co-Modeling

并行驱动，左移周期方法

确保设计正确芯片，确保芯片设计正确
Design the Right Chip， Design the Chip Right



数字前端EDA工具

运行性能1Hz~10Hz 100kHz~1MHz 10MHz~100MHz

原型验证

硬件仿真

软件仿真

Bug 数量

功能模块开发 芯片级开发调试
系统开发

(软硬件联调)
软件验证

软件仿真 硬件仿真 原型验证

◼ 方便易用

◼ 仿真速度慢

◼ 适合小型设计和模块级仿真

◼ 设计容量大，可扩展性好

◼ 仿真速度一般

◼ 调试能力强，调试模式多样

◼ 适合大型设计从模块级、芯片

级到系统级的仿真验证

◼ 运行速度快

◼ 调试能力稍弱

◼ 适合系统级验证

架构设计&虚拟原型

◼ 数字孪生模型

助力OEM、Tier1、Tier2协作

◼ 软件驱动硬件架构

◼ 提供参考数据和方向

架构定义&探索
早期软件应用开发

架构设计

虚拟原型

设计容量

模块级
(百万门)

芯片级
（千万~亿门）

系统级
（十亿~百亿门）



三方联合发布RISC-V协同仿真方案

◼ 联合打造硬件+软件协同验证统一环境，融合：

⚫ MachineWare SIM-V虚拟平台（指令精确模拟）

⚫ 思尔芯 芯神匠架构设计+芯神瞳原型验证（虚拟-物
理连接）

⚫ 晶心科技AX46MPV高性能RISC-V CPU核（可客制
扩展）

◼ 核心优势

⚫ 左移验证：软硬并行开发，缩短周期，加速上市

⚫ 全栈覆盖：从指令模拟→架构设计→原型验证，打通
虚拟-物理

⚫ 精准高效：指令精确+高速仿真+详细调试，平衡精度
与速度

⚫ 灵活扩展：支持RISC-V向量扩展&客制指令，适配
AI/数据中心等关键场景

模型库

芯神匠 架构设计

运行仿真 分析结果

建立模型

设计实现

规格需求

芯神瞳
原型验证

芯神鼎
硬件仿真

芯神驰
软件仿真



携手晶心科技，加速基于RISC-V的AI SoC开发

◼ AI/HPC驱动芯片复杂度飙升

⚫ 多核集群/定制指令扩展成标配

⚫ 传统原型验证系统遭遇容量瓶颈

◼ S8-100支持Andes全系列RISC-V IP及ACE

定制核心

2025-06：AX45MPV在S8-100上运行Linux和LLM

项目 S2C S8-100S + Andes AX66

S8-100亮点 大容量原型验证系统，适配高性能多核设计

Andes 核配置 四核单集群，运行频率60 MHz（支持乱序执行），
原生支持 Linux ，面向 AI SoC / 网络设备/ IPCam / 

Android系统

高效利用 仅占单 VP1902 资源的 55%

IRQs

Trace 
Port

JTAG

2026-03：AX66在S8-100上运行Linux Mem0

AndesCore AX66

AX66 core 0

I$

AX66 core 7

Private L2$

...

MMIO

Shared Cache

Coherence Manager

Coherent IO

D$

Private L2$

I$ $D

Mem1

Debug Support

Interrupt Controller



与达摩院玄铁合作开展IP评测

◼ 思尔芯&玄铁：破解选品与开发难题

⚫ 合作目标：一站式IP评估+验证+优化，降开发难度/

缩周期/控成本

⚫ 适配场景：从IP验证到系统验证，加速先进RISC-V

芯片开发

◼ 广泛的产品组合，适配多样设计需求

⚫ 3月24日的玄铁生态大会上，玄铁最新的C925已在

S8-100上首发展示

⚫ 玄铁C907多核处理器在VU440成功展示

⚫ 玄铁R908高能效比，高实时性处理器，在S7-19P 

上展示实时运行效果

玄铁C907在VU440原型验证系统成功展示玄铁 R908在S7-19P逻辑系统展示实时运行效果

玄铁最新的C925已在S8-100上首发展示



第三代香山处理器“昆明湖”迭代历程

从2核到16核，持续赋能香山处理器架构演进

◼ 全程陪伴香山处理器演进

⚫ 支持昆明湖V2从2核→4核→8核→16核架构升级

⚫ 2025年7月完成16核 + NOC大规模系统软硬件协
同实测

◼ 关键性能突破

⚫ 运行速度：13.3 MHz下性能显著提升

⚫ 编译周期：RCF软件助力缩短至17小时

⚫ 互联结构更精简，调试效率显著提高

◼ S8-100关键作用

⚫ 充足逻辑系统资源

⚫ 完善原型验证工具链

⚫ 高效、稳定验证环境，缩短部署与调试周期
20262023 2024 2025

昆明湖V1

V2的性能演进

V2 V3

2027

V3的性能演进

与温榆河NOC深度融合

50MHz

2核

目标达成

15MHz

4核

目标达成

13.9MHz

8核

超出目标

13.3MHz

16核

超出目标

预估可以继续

提高性能至
15MHz



◼ 汽车MCU混合原型解决方案

⚫ 架构探索：实现差异化

⚫ 工作量分析：精准分析E/E架构演变中的工作负载，优化

应用

⚫ 迁移简化：直观展示迁移至Arm的步骤、优势及支持资源

四方联合发布汽车MCU混合原型解决方案

左移开发

生态合作

汽车应用



国内首家数字EDA供应商

◼ 2004年在上海成立

◼ 服务全球700+客户

◼ 深圳、北京、杭州、西安、东京、首尔及圣

何塞设有分支机构

◼ 承担多项国家及地方重大科研项目

◼ 国家级专精特新“小巨人”企业、国家工业

软件优秀产品、上海市企业技术中心



23年发展里程碑事件

2014

⚫ 成立于加州圣何塞

⚫ 天使轮投资

⚫ 在上海设立总部建
立研发和技术支持
中心

2019

2020

⚫ 并购国微晶锐

⚫ 获评上海市数字
EDA技术创新中心
（行业唯一）

⚫ 被国微集团收购

⚫ 联合承接国家重大数
字全流程EDA专项

2004
2018

⚫ 完成数亿元人民币战
略融资

⚫ 承接上海市战新前端
验证EDA工具项目

⚫ 在日本和韩国成立
分公司

⚫ 上海临港领投，完成
数亿元人民币融资

⚫ 成立深圳运营中心
2022

2021

⚫ 荣获上海集成电路协
会“新芯奖”

⚫ 荣获上海市“专精特
新”企业称号

2023

⚫ 获评工信部国家级
“专精特新”小巨人

⚫ 入选工信部“工业软
件优秀产品”

⚫ 获评“上海市企业技
术中心”

⚫ 举办“思尔芯20周年
成果展”

⚫ 通过上海市高新技术
成果转化项目认定

⚫ 联合承担上海市EDA
重大专项

2024

2003

2025

⚫ 获大湾区基金和
华大九天投资



异构验证方法

芯神匠架构设计

异构验证平台 100+外置应用库/

降速桥/VIP

芯神觉数字调试

Early RTL 
Verification

Architecture 
Exploration HW Debug

RTL 
Regression

System 
Validation

芯神云 EDA云

芯天成形式验证

芯神驰软件仿真

芯神瞳原型验证芯神鼎硬件仿真



eVision

新一代高性能硬件仿真器芯神鼎OD

原型模式硬仿模式 UCB模组

GCB模组

云管理软件
Neuro

外置应用库
Prototype Ready IP

实时控制软件
PPro-RT

自动编译软件
PPro-CT

深度调试套件
PPro-DT



芯神鼎OD主要优势

⚫ 2亿 - 96亿门灵活配置

⚫ 系统运行性能高至4 - 6MHz

⚫ 高并行的全自动编译

⚫ 增量编译技术加速版本迭代

⚫ 编译效率至8000万门/小时

⚫ 静态探针 & 动态探针

⚫ 信号全可视

⚫ Backup/Replay、Save/Restore

等调试功能

⚫ 多种应用场景，覆盖芯片设计的
各个阶段的开发与验证需求

⚫ Transactors

⚫ Daughter Cards

⚫ Speed Adaptors

⚫ Memory Models

⚫ 强大的多用户能力单系统至多48用户

⚫ 动态资源调度管理实现硬件资源的灵活分配

大容量高性能

高效的全自动编译

精准的信号调试

丰富的接口与存储解决方案

高效的运行管理与控制

应用场景全覆盖



700+企业信赖
全球芯片企业选择

7大分支机构&办事处

业务覆盖全球

国内首家数字EDA

20多年技术沉淀

20多年匠心打造数字EDA



谢谢观看
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